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全文摘要
当前电子行业面临着散热技术的革新需求，特别是在手机、光模块与AI服务器等领域，高效热量传递与均匀扩散成为关键。高导热复合材料的应用与VC均热板技术的优化，正推动散热解决方案的升级，旨在解决发热功率、散热面积与温室条件的挑战。苏州天迈等公司在散热技术上的布局与中石、旭创在光模块与散热材料领域的合作，展示了市场对高性能散热解决方案的强劲需求与技术探索的进展。整体而言，电子行业对散热技术的重视与投资，预示着技术升级与市场扩张的机遇。

章节速览
00:00 散热技术升级与产业趋势分析
对话深入探讨了散热技术在消费电子、AI服务器和光模块等领域的应用与升级趋势。重点分析了高导热复合材料、均热板、VC军事版等技术在提升散热效率中的作用，以及AI效应下沉、芯片功耗增加对散热需求的影响。指出散热产业正经历量价提升阶段，技术升级推动全产业链加速发展，特别是在消费电子、AI服务器和光模块等关键领域。

03:55 苏州天迈公司业务发展与产能规划汇报
汇报了苏州天迈公司业务分布，包括苹果、安卓手机及光伏散热器等业务的收入与产能规划，苹果高端机市场份额40%，预计2027年收入60亿，光伏散热器年收入预计10-20亿，正对接新兴盛与弗利萨，计划提升产能至80亿，关注CPU门板验证进展。

06:53 石墨烯与光模块技术发展及市场前景
讨论了石墨烯在导热材料上的应用，尤其是与光模块结合后的产品价值提升，以及相关企业如中石、旭创等的合作与市场布局。提到了石墨烯材料的高导热性能，以及在GPU、CPU等领域的应用潜力，预计市场规模达50亿人民币。同时，分析了光模块测试业务的发展，强调了与主要客户的合作，如海信、索尔斯等，以及未来市场增长点。

发言总结
发言人1
讨论了散热产业的发展趋势，强调了迭代更新和资本投入加速对产业关注度的提升。在三大应用场景下，尽管存在条件差异，通用技术依然广泛适用，凸显了形成跨场景复用产业技术的重要性。散热工程的核心目标是在给定条件下实现热量高效传递和均匀扩散。高导热复合材料在消费电子中的应用，以及消费电子AI效应对终端设备散热升级的影响，成为关键讨论点。他深入分析了消费电子、光模块、海外服务器等领域的散热技术挑战与机遇，并分享了公司在苹果、安卓手机、光伏散热等业务上的进展与策略，展望了未来发展方向。此外，通过苏州天迈等公司的案例，展示了公司在散热材料和解决方案方面的技术创新与市场布局。

要点回顾
在消费电子领域中，散热工程的核心问题是什么，以及目前有哪些技术在推动散热效率的提升？
发言人1：散热工程的核心是在给定发热功率、可用散热面积和允许温升的基础上，实现热量的高效传递和均匀扩散。例如，在手机场景中，通过锁定机身厚度和外壳表面温度，采用高导热复合材料等技术，使得规模化验证后的产品能够逐步向高端场景渗透，从而推动全产业链散热节奏持续加快。

AI技术在消费电子设备散热升级中扮演了什么角色？
发言人1：AI技术下沉至消费电子设备中，成为终端设备散热升级的核心驱动力。AI审理向终端设备的渗透导致热流密度提升，使得芯片负载和数据管理需求增加，如iPhone 18 Pro通过AA20 Pro芯片定制设计，将内存与精密元件集成并直接接入VC均热板，显著扩大均热板表面积并提高性能40%。

折叠屏手机在散热方案上面临哪些挑战及解决方案？
发言人1：折叠屏手机进一步压缩了可用散热方案的空间，其中面板已成为手机被动散热的主要环节，并影响更广泛的价位区间。目前解决方案包括采用平板式的真空热管理技术和二维军工工艺弥补平面导热垂直向导热不足，以及通过导热界面材料消除热度，确保高效散热。

华为Mate 80 Pro Max在散热方面有何创新？
发言人1：华为Mate 80 Pro Max在控制板上采用了4+普通功能架构，通过仿真羽翼设计和超导热热管技术，有效解决散热问题。此外，AI服务器领域的单芯片功耗大幅增加，需要更先进的架构和单机柜部署以实现高功率密度，其中涉及涂覆TM材料改善热传导性能等创新。

光模块散热为何成为关键问题，以及相关技术的发展状况？
发言人1：随着光模块功耗从12瓦增长到40瓦，外形尺寸内的散热空间有限，且激光器对温度敏感，导致散热成为保障可靠性的核心问题。目前，光模块散热技术正进行大幅升级，整个行业都在关注和提升散热能力。

苏州天迈公司的业务发展状况及未来规划如何？
发言人1：苏州天迈公司是一家专注于散热技术的企业，业务分为苹果业务、安卓手机VDP业务以及光伏散热三大块。在苹果业务方面，公司在高端机型中占据一定市场份额，并计划扩大产能；安卓手机业务稳定，收入规模约10亿/年；光伏散热领域预计27年收入10-20亿，目前与苏瓦斯和光信等企业有紧密合作。未来，公司将持续对接新兴盛和弗利萨等潜在合作伙伴，推进商业落地，预计明年会有较大进展。

公司关于3.2T的NPU CPU相关门板等产品的测试进展如何？
发言人1：正在测试阶段，高结构模块是否采用VC取决于客户方案，目前VC导热凝胶团队已进行客户验证及扩展周期的相关测试。CC3级产能可以调配电子。

焊接线建设情况及产品供应计划是什么？
发言人1：焊接线于2026年8月建成，具备大压缩功能。该线主要面向浪潮开采预生产，产品为GPU门板，单个价格为1000元。机加工暂时未进行，焊接组装由公司自主完成，预计2026年四季度开始提供小额输入，2027年2月季度收入将明显提升。关注公司在验证CPU门板方面的变化。

公司在石墨烯片及其他业务方面的进展如何？
发言人1：石墨烯片已完成研发并完成电机冲压，若通过英伟达测试，将按客户需求进行优化调整。单片石墨烯垫片的价格销量约为150元，对应市场规模超20亿元。此外，公司还有光模块测试业务，与苏州天迈、中石等企业合作紧密，并持有旭创约10%的股权。

与旭创的合作及对公司产品需求的影响是什么？
发言人1：双方合作可以确保高质量的产品供应需求，围绕下一个产品（包括CPU、NPU）进行前置行业布局。公司作为核心合作伙伴能提供全产品系列的整体解决方案。合作已落实于大型产业公司，并通过800激光技术提高快速渗透率，预计1.6T及更高模块功耗提升及VC620散热技术的普及将推动相关产品需求增长。

不同方案下的产品价值量和成本变化情况如何？
发言人1：目前不同方案下，单支价值量为420元，加入VC后单支可降至约320元。光伏快门板单块价格2000元，通过平摊可降低约100元成本。此外，公司光模块业务预计在VC训练板为主的推动下，有望实现毛利率提升。

公司团队材料的研发进展和市场应用情况如何？
发言人1：团队材料（VC材料）初始研究能力最强，毛利率可达50%。VCP600固色VC材料应用于电子与光模块，石墨烯团队材料的导热性能优于传统材料十倍，能达到100到200瓦，并已与芯片结合良好。该产品未来可能广泛应用于NPU和CPU控制领域，市场空间约50亿人民币。

公司整体业务布局和发展前景如何？
发言人1：公司看好消费电子、光模块和海外服务器三大领域的量价提升，其中中石在团队材料方面布局偏慢，国富城主要关注team板块。目前，公司在团队材料方面已基本满足需求，整体发展态势良好。


